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SYSTEME DE GRILLE POUR CIRCUITS IMPRIMES

INTRODUCTION

Pendant I’élaboration de la deuxiéme édition de la Publication 97 de la CEI: Paramétres fonda-
mentaux pour la technique des ciblages imprimés, le Comité d’Etudes responsable a reconnu, avec
la majorité des Comités nationaux de la CEI, que le systéme des grilles existant, basé sur 2,54 mm
doit continuer a etre utilisé toutes les fois que cela est p0351ble Cependant, pou1 les techniques

e £SS7 nmandation
es grilles ne

>1r les sujets
Hrticle 4

Trous (voir la Publication 326 de la CEI: Exigences et méthodes de aedure pene les cartes de
dablages imprimés, a ’étude).

gouverts par eux sont inclus dans d’autres publications de la CEI:

Hrticle 5
Epaisseur des planches (voir la Publication 326 de la CE

Notes sur les composants utilisés avec les cdblages impfiés (Yoir ’io 324 de la CET: Guide pouy la conception
gt ’utilisation des composants destinés & étre 1 é les cartgs de Tablages et circuits imprimés).

1. QObjet

La présente reco
d’assurer la co
’intersection dg

permettant
4 aux points

2.
tquidistantes
¢ la Publica-
hitions con-
3. Dimensions

3.1 Siles espacements individuels exigés sont égaux ou supérieurs & 0,635 mm

3.1.1 Pour le positionnement des connexions sur une plaque imprimée, on doit utiliser une grille ayant des
intervalles nominaux de 2,54 mm dans les deux directions.

3.1.2 Lorsqu’il est nécessaire d’utiliser une grille avec des intervalles plus petits, on doit utiliser une grille
de 0,635 mm.

Cette grille secondaire ne doit pas étre subdivisée.
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GRID SYSTEM FOR PRINTED CIRCUITS

INTRODUCTION

During the preparation of the second edition of IEC Publication 97, Fundamental Parameters
for Printed Wiring Techniques, the Technical Committee concerned clearly recognized the wish
of the majority of IEC National Committees that the existing grid system based on 2.54 mm should
continue to be used whenever practicable. For new techniques, however, it was considered essential

to have a grid or erids with smaller qpam'ngc The present \xmrrling was so-chosen fm distinction

betweer] the existing grids and the new grids should not give rise to confusion,

The following clauses and notes of the second edition of IEC Publication 97 ar \ 8 ; >1'ed
by them pre to be included in other I EC Publications:

Clause 4

Holes (seg TEC Publication 326, General Requirements and Measuring M¢ Boards).

Clause 5
Board thickness (see 1E C Publication 326).

Notes on|components for use with printed wiring (See i ‘ afor'the Design and Use of |Com-
ponents i i
1. Scope

This } 3 ated circuits to ensure compatibility between
the prin 0

2. Terming

Grid:
nectiony

con-

Note. —

For t
Circuits|.

nted

3. Dimensions
3.1 Where individual spacings are required to be 0.635 mm or over

3.1.1 For positioning connections on a printed board, a grid with nominal spacings in the two directions
of 2.54 mm shall be used.

3.1.2 Where a grid with smaller spacings is necessary, 0.635 mm shall be used.

This secondary grid shall not be further sub-divided.
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3.2 Siles espacements individuels exigés sont inférieurs & 0,635 mm

3.2.1 Pour le positionnement des connexions sur une plaque imprimée, on doit utiliser une grille ayant des
intervalles nominaux de 0,1 mm dans les deux directions.

3.2.2 Lorsqu’il est nécessaire d’utiliser une grille avec des intervalles plus grands (mais inférieurs a
0,635 mm), il est recommandé d’utiliser une grille de 0,5 mm.

3.2.3 Si des subdivisions sont nécessaires, les intervalles de la grille doivent étre obtenus en divisant 0,1 mm
par 10 ou une puissance de 10.

Note. — On appliquera 1’équivalence suivante entre inch et millimétre:

2,54 mm = 0,1 in RN
0,635 mm = 0,025 in

0,5 mm = 0,019 685 in
0,1 mm = 0,003 937 in

%&C@
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3.2 Where individual spacings are required to be less than 0.635 mm

3.2.1 For positioning connections on a printed board, a grid with nominal spacings in the two directions
of 0.1 mm shall be used.

3.2.2 Where a grid with larger spacings (but smaller than 0.635 mm) is essential, a grid of 0.5 mm is
recommended.

3.2.3 If sub-divisions are necessary, the spacings of the grid shall be obtained by dividing 0.1 mm by 10
or a power of 10.

Note. — The following millimetre-inch equivalents apply:

2.54 mm = 0.1 in TN

Ol AfAD
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0.5 mm = 0.019 685 in
0.1 mm = 0.003 937 in
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